
 Welkom bij O-leading
Wij zijn professionele PCB-fabrikanten met meer dan tien jaar ervaring. Productassortiment: enkelzijdige,
dubbelzijdige, meerlagige PCB, flexibele PCB en MCPCB. We kunnen een snelle prototypeservice bieden:
S / S in 24 uur, 4-8 eenheden in 48-96 productie-uren. (leverancier van printplaten)

KOPEREN PLAAT GATEN MINIMUM .025 AVG, .020 MIN .. GATEN KUNNEN NIET WORDEN
AANGESLOTEN 

Verpakking met kleurloze transparante bellenfolie, 25 stuks / zak, plaats het droogmiddel aan de zijkant,
plaats de vochtigheidsindicator aan de bovenkant

 Productomschrijving

PCB onderdeelnr LE-150 
Lagen tellen 1L 
Materiaal Basic keramiek 
Raad van bestuur 3,2 mm 
thk van koper 1 ons 
Kleinste gatgrootte / 
Aantal gaten (stukken) / 
regel w / s / 
S / N-impedantiecontrole (Tol%) N 
Oppervlakteafwerking ENIG (Au: 0.05um) 
Zeefdruk lasmasker Zwart wit 
Enkele afmetingen Afm X (mm): 27; Afm Y (mm): 45 
Panelisation Afm X (mm): 27; Afm Y (mm): 135; UPS nr: 3 
Speciaal: afpelbaar masker N 
Routing / Ponsen Verzonken CNC-kopschroef + 

https://www.o-leading.com/nl/products/Printed-Circuit-Board-Manufacturer-halogen-free-pcb-factory-china-Printed-circuit-board-supplier.html
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Verpakking & Levering



 Proces capaciteit
PCB-productiemogelijkheden
Aantal lagen: 1 laag-32 lagen
Afgewerkte koperdikte ： 1 / 3oz-12oz
Min Lijnbreedte / afstand intern ： 3.0mil / 3.0mil
Min Lijnbreedte / afstand extern: 4,0mil / 4,0mil
Max. Beeldverhouding: 10: 1
Plaatdikte ： 0,2 mm - 5,0 mm
Max. Paneelgrootte (inches): 635 * 1500 mm
Minimale boorgatgrootte: 4mil
PIated Hole Tolerance: +/- 3mil
BIind / Buried Vias (AII-typen): JA
Via vulling (geleidend, niet-geleidend): JA
Basismateriaal: FR-4, FR-4hoge Tg. Halogeenvrij materiaal, Rogers, aluminium basis,polyimide,
              Zwaar koper
Oppervlakteafwerkingen: HASL, OSP, ENIG, HAL-LF, lmmersion silver,lmmersietin, gouden vingers,
koolstofinkt



SMT-productiecapaciteiten
PCB-materiaal: FR-4, CEM-1, CEM-3, op aluminium gebaseerde plaat
Maximale printgrootte: 510x460 mm
Min. Printgrootte ： 50x50mm
PCB-dikte ： 0,5 mm - 4,5 mm
Plaatdikte ： 0,5-4 mm
Min. Componentgrootte: 0201
Standaard chipformaat component: 0603 en groter
Component max hoogte ： 15 mm
Min loodsteek: 0,3 mm
Min BGA-balafstand: 0,4 mm
Plaatsingsnauwkeurigheid: +/- 0,03 mm


